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BILD 1. Aufbau eines mikrotechnischen Bau-
steins nach dem Match-X-Prinzip

ic Mikrotechnik durch Standardi-
D sierung einem breiten Anwender-

kreis zuginglich machen, dicses
Ziel verfolgt das mikrotechnische Baukas-
tensystem >Match-X¢ [1]. Auf dessen
Grundlage werden mikrotechnische Bau-
steine kombiniert und der schnelle und fle-
xible Aufbau kundenspezifischer Systeme
erméglicht. Das Baukastensystem enthilt
Bausteine verschiedener Hersteller mit
unterschiedlichsten Funktionen, wobei alle
Bausteine dber standardisierte Schnittstel-
len verfiigen (Tabelle Seite 50). Im VDMA-
Einheitsblatt 66305 sind die Entwicklungs-
vorschriften beschrieben und fiar Interes-
sierte frei zuginglich [2]. Die Definitionen

umfassen die Schnittstellen zwischen den
Bausteinen, wobei die Definition geome-
trische, elektrische, mechanische, optische,
thermische und fuidische Schnittstellen
umfasst. Der konkrete Aufbau eines
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fiir Match-X-Bausteine

In Grundlagenprojekten wurde zunichst
eine erste Gehduseform entwickelt. Der
dreidimensionale Aufbau mit Anschliissen
an der Ober- und Unterseite erlaubte das
Stapeln der Bausteine [3]. Die Funktions-
fahigkeit der Bausteine wurde an Demon-
stratoren in LTCC-Technik ( Low Tempera-
ture Cofiring Ceramics) und Leiter-
plattentechnik nachgewiesen. Diese erste
Bausteingeneration, war jedoch nicht
industrictauglich. Geringe Anschlussab-
stinde im Rahmen, schwer zugingliche
Verbindungsstellen und Fertigungsablaufe
aufierhalb der Standardprozesse machten
die Fertigung leuer, nur begrenzt zuverlis-
sig und schrinkten die Testméglichkeiten
stark ein.

Modularer Aufbau
eines Match-X-Bausteins

Um die Bausteine effizienter und zuverlis-
siger herstellen zu kénnen, wurde eine
alternative Bauform entwickelt. Als Basis-
elemente der Bausteine dienen eine Triger-
platine, zwei Rahmenelemente sowie eine
Deckel- und eine Bodenplatine. Die Tri-
gerplatine ist in der Regel eine mehrlagige
(vier bis sechs Lagen) Platine, auf der die
Schaltung eines Funktionsblocks unterge-
bracht ist. Die Trigerplatine kann beid-
seitig bestiickt werden, sodass baustein-
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